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摘  要 

为探究政府无形资源对芯片技术创新的影响机制，在注意力理论与产业集聚理论基础上，聚焦政府注意

力视角探究其对芯片技术创新的影响机制，构建含产业协同集聚中介效应以及市场化水平调节效应的理

论模型，并利用2018~2022年中国31个省份面板数据进行实证检验。结果表明：政府注意力显著促进区

域芯片技术创新；产业协同集聚发挥部分中介作用；市场化水平正向调节政府注意力对芯片技术创新的

直接促进效果。 
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Abstract 
This study is conducted to explore the influence mechanism of government intangible resources on 
chip technology innovation. The impact of government attention on chip technology innovation is 
focused on based on attention theory and industrial agglomeration theory. A theoretical model was 
constructed. This model included the mediating effect of industrial collaborative clustering and the 
moderating effects of marketization level. Empirical testing was conducted using panel data from 
31 Chinese provinces for the period 2018~2022. The result shows that government attention sig-
nificantly promotes regional chip technology innovation. Industrial collaborative clustering plays a 
partial mediating role. Marketization level positively moderates the direct promoting effect of gov-
ernment attention on chip technology innovation. 
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1. 引言 

芯片技术作为数字经济时代的战略性基础技术，其自主创新水平直接关系国家战略安全与科技边界。

当前全球半导体产业竞争激烈，我国虽将芯片技术突破列为战略重点，但仍面临难题：2024 年中国芯片

进口金额为 3856 亿美元 1，高端芯片对外依存度超 85%2，国际技术封锁加剧困境。党的二十大强调“原

创性引领性科技攻关”的战略部署，但技术创新的实现机制仍需破解双重矛盾——既要突破摩尔定律逼

近物理极限的技术瓶颈，又需应对国际技术联盟构建的“创新孤岛”效应，这对理论指导与实践路径提

出迫切需求。 
由于芯片技术的安全性、复杂性与高投入性，其创新需要政府的宏观调控和驱动，现有关于芯片技

术创新实现机制的研究较少，尤其较少关注政府注意力这一无形资源对芯片技术创新的影响，这种局限

导致政策实践易陷入“资源错配陷阱”。因此，本文通过构建“政府注意力–产业协同集聚–芯片技术

创新”分析框架，实证揭示政府注意力影响芯片技术创新的路径、产业协同集聚的中介作用及市场化水

平的调节效应，旨在提供政策优化方案，助力构建芯片创新生态系统。 

2. 相关研究述评 

2.1. 芯片技术创新影响因素研究 

现有关于芯片技术创新驱动因素的研究相对有限，主要从三个层面展开：微观上聚焦企业能力，企

业的逆向外包行为会促进半导体企业的技术创新[1]；中观层面关注产业发展，出需通过加大研发投入、

 
1中华人民共和国海关总署。2024 年 12 月全国进口重点商品量值表。 
2中国半导体行业协会。中国集成电路产业年度报告。 
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积累基础研究、布局细分专利及构建产业生态体系提升中国半导体产业[2]，同时市场导向型创新能激发

企业主动性，形成正反馈循环[3]；宏观层面强调政府资源驱动，政府补贴与税收优惠可缓解高研发成本

压力并激励创新[4]，政府与市场协同能引导创新要素集聚，将优势转化为绩效[5]。 

2.2. 政府注意力效应研究 

政府注意力作为稀缺无形资源，其配置方向直接影响治理绩效，转移过程往往伴随着要素流动与资

源再分配[6]。由于面临多任务处理和信息过载，中央政府的注意力配置会通过政策文本逐级传导至地方，

形成“中央–地方”联动机制[7]。现有研究指出政府注意力主要通过“资源效应”和“信号效应”发挥

作用，前者使创新企业获得资源优势，后者则影响企业的创新决策[8]。 

2.3. 政府注意力与芯片技术创新关系的相关研究 

现有关于政府注意力对关键核心技术创新的影响研究尚不充分，但对区域创新的影响已存在较完善

的讨论。有学者发现地方政府可通过优化注意力配置引导优质资源流向特定技术部门，从而提升区域的

芯片技术创新绩效[9]。另有学者发现政府会促进产业协同集聚能提升区域创新[10]，但主要考虑的是政

府的实质性干预的影响，未从注意力角度进行研究。基于注意力基础观，政府注意力可通过促进资源集

聚、优化配置，对区域创新绩效产生积极影响。 

2.4. 综合文献述评 

现有研究虽然在芯片技术创新驱动因素、政府注意力效应及其与芯片创新关系方面取得进展，但仍

存不足。首先，对政府无形资源在芯片创新中的作用机制探讨不足；其次，缺乏政府注意力对芯片创新

影响的针对性实证；最后，政府注意力与芯片创新关系的研究多从区域或产业宏观视角切入，较少关注

产业协同集聚的中介效应。因此，本文拟基于 2018~2022 年中国 31 个省份面板数据，实证检验政府注意

力对芯片创新的作用，并引入产业协同集聚作为中介变量，同时考察市场化水平的调节效应，以揭示其

内在作用路径。 

3. 研究假设 

3.1. 政府注意力与芯片技术创新 

政府注意力作为政府意志的动态体现，其对芯片技术创新的促进作用以其聚焦该领域为前提。政府

通过释放“发展信号”引导企业关注芯片技术研发[9]，同时通过资源倾斜帮助企业分担部分研发成本和

创新风险，激发企业积极性。由于芯片技术的高壁垒与不确定性易引发社会资源进入犹豫[11]，政府注意

力可通过政策文件明确战略导向，引导资源聚集[5]，从宏观层面改善资源配置效率，提高芯片技术创新

发展水平。基于此，本文提出假设 H1。 
H1：政府注意力提升能够促进芯片技术创新水平提高。 

3.2. 产业协同集聚的中介作用 

政府注意力可通过直接和间接途径影响产业协同集聚：直接方面，政府可以规划产业园区以提升产

业协同集聚。产业园区是一种重要的空间集聚形式，其发挥着承接企业资源、集聚创新要素以及发展区

域创新水平的作用[12]，作为推进资源及要素有效集聚和协同利用的最直接方式，规划产业园区成为区域

创新发展战略的重要内容。通过信息反馈和决策优化使企业间要素有效流通，实现技术研发企业降本增

效，最终促进芯片技术研发；间接方面，根据信号传递理论，政府注意力提升释放出的对芯片技术创新

项目的认可信号[13]，吸引创新要素流入[14]，此外，政府可以通过政策补贴等释放“亲密关系”信号[5]，
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促进企业协作网络形成，增强产业集群协同效应。基于此，本文提出假设 H2a。 
H2a：政府注意力提升有助于产业协同集聚。 
半导体产业对知识、技术等要素具有较高的需求，而产业协同集聚既能促进要素集聚，又能提升要

素利用效率。从产业关联角度看，产业协同集聚强化企业联结形成新价值链，促进信息与资源流通以优

化分工、降低成本[15]，推动创新链向高附加值、高独创性延伸[16]，最终提升芯片技术创新水平。从知

识外溢角度看，产业协同集聚加速知识扩散与交流[17]，实现隐性知识转移，最终助力芯片技术创新[18]。
基于此，本文提出假设 H2b。 

H2b：产业协同集聚有助于提高芯片技术创新水平。 
综合以上分析，政府注意力能够通过直接的产业园区规划以及间接的信号传递促进产业协同集聚，

产业间的协同集聚通过增强产业间的关联以及产生知识溢出效应促进芯片技术创新水平的提升。考虑到

政府注意力的提升会通过促进研发积极性、优化宏观资源配置和推进创新政策执行来助力芯片技术创新，

因此产业协同集聚应在政府注意力对芯片技术创新水平的影响之间发挥中介效应。基于此，提出假设 H2。 
H2：产业协同集聚在政府注意力和芯片技术创新水平间发挥中介作用。 

3.3. 市场化水平调节作用 

芯片技术创新依赖于政府政策驱动的外源性动力和基于市场竞争自发创新的内源性动力的共同作用

[19]。目前我国技术创新仍以政府主导为主，但单纯依靠行政力量可能导致效率不足等问题。市场机制能

通过优化资源配置和减少技术创新风险，有效弥补政府干预的不足，因此两者的协同配合对推动芯片技

术突破至关重要。成熟市场环境吸引更多创新主体与要素集聚[9]，加速要素流动便于企业调动资源[20]，
推动新技术开发。市场化程度较高的地区往往能通过良性竞争机制激励企业主动研发，减轻政府配置负

担并提升政策效率；政府注意力带来的政策支持可通过降低创新风险增强企业意愿，形成政企协同合力。

基于此，本文提出假设 H3。 
H3：市场化水平正向调节政府注意力对芯片技术创新的积极影响。 
综合以上分析，本文以政府视角出发，研究政府注意力对芯片技术创新的影响机制，具体研究模型

如图 1 所示： 
 

 
Figure 1. Research model 
图 1. 研究模型 

4. 研究设计 

4.1. 研究方法与样本选择 

本文选取 2018~2022 年中国 31 个省份/直辖市(剔除数据缺失的港澳台地区)为样本，实证检验省/直
辖市层面政府注意力对芯片技术创新的影响。 
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4.2. 变量测量与数据来源 

4.2.1. 条件变量 
1) 解释变量：政府注意力。政府注意力使用历年地方政府发布的政府工作报告作为反映政府意志和

资源分配倾向的政策性文本，收集政府工作报告后用 python 文本分析进行芯片技术创新相关关键词的词

频统计[8]，关键词归结如表 1 所示。 
 
Table 1. Key words for chip technology innovation 
表 1. 芯片技术创新关键词 

范畴 关键词 

核心词 芯片、半导体、集成电路 

拓展词 晶圆、晶片、电子设计自动化、封测技术、电子元器件、高新技术、高精尖 

 
2) 中介变量：产业协同集聚。本文采用产业协同集聚指数作为衡量指标，由于芯片技术创新涉及生

产性服务业和制造业，故计算两产业的协同集聚指数以衡量协同化水平。具体计算公式参考乌云图等

(2023) [21]的研究。 

( )1 it it
it it it

it it

hhis hhim
hhi hhis hhim

hhis hhim
−

= − + +
+

                        (1) 

其中， ithhis 表示地方生产性服务业集聚程度， imhhis 表示地方制造业集聚程度，具体计算如下所示： 

is s
it

i

E E
hhis

E E
=                                      (2) 

im m
im

i

E E
hhis

E E
=                                     (3) 

上式中， isE 与 imE 分别是指 i 城市生产性服务业和制造业就业人数； sE 与 mE 分别是全国生产性服务业及

制造业总就业人数； iE 代表 i 城市总就业人数；E 为全国总就业人数，数据来源于各省份统计年鉴。 
3) 调节变量：市场化水平。参考柯迪等(2023) [9]的研究，以市场化指数衡量地方的市场化水平，具

体数据来源于王小鲁等的《中国分省份市场化指数报告》。 

4.2.2. 结果变量 
本文结果变量为芯片技术创新，借鉴柯迪等(2023) [9]的研究，使用芯片相关专利申请数量的对数来

衡量，数据来源于 wind 数据库、国家专利数据库以及各省份专利保护局数据库。 

4.2.3. 控制变量 
为了保证回归结果的准确性和可靠性，参考柯迪等(2023) [9]的研究，选择金融发展水平、经济发展

程度、财政科技支出强度、人口规模、技术人才水平作为控制变量。其中各变量测度如下： 
1) 金融发展水平：地区金融机构贷款余额/地区 GDP，数据来源于各省份统计年鉴。 
2) 经济发展程度：地区 GDP 的对数，数据来源于各省份统计年鉴。 
3) 财政科技支出强度：地区政府财政科技支出/地区 GDP，数据来源于各省份统计年鉴。 
4) 人口规模：地区年末常住人口的对数，数据来源于各省份统计年鉴。 
5) 技术人才水平：借鉴王欣(2024) [22]的研究，使用 R&D 人员全时当量表征技术人才水平，数据来

源于各省份统计年鉴。 
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4.3. 回归模型构建 

为了验证政府注意力对芯片技术创新的直接影响，构建计量模型如(1)所示： 

0 1it it it it it itChip Govat Controlsβ β γ λ µ ε= + + + + +                      (1) 

其中， itChip 表示 i 城市在 t 年的芯片技术创新数量。自变量为 itGovat ，表示 i 城市在 t 年的政府注意力

强度。 itControls 为控制变量， it it itλ µ ε、 和 分别表示城市固定效应、年份固定效应以及随机干扰项。 
为了验证产业协同集聚对政府注意力与芯片技术创新关系的中介作用，构建检验中介效应的计量模

型如(2)~(4)所示，其中 itHhi 代表 i 城市 t 年的产业协同集聚指数： 

0 1it it it it it itHhi Govat Controlsβ β γ λ µ ε= + + + + +                      (2) 

0 2it it it it it itChip Hhi Controlsβ β γ λ µ ε= + + + + +                       (3) 

0 1 2it it it it it it itChip Govat Hhi Controlsβ β β γ λ µ ε= + + + + + +                 (4) 

为了验证市场化水平在政府注意力对芯片技术创新影响中的调节作用，构建计量模型如(5)所示，其

中 itMarket 代表 i 城市 t 年的市场化指数。 

0 1 3 4  it it it it it it it it itChip Govat Govat Market Market Controlsβ β β β γ λ µ ε= + + × + + + + +       (5) 

5. 政府注意力对芯片技术创新影响的实证检验 

5.1. 描述性统计及相关性分析 

本文首先对变量进行描述性统计，结果见表 2。数据显示，芯片技术创新数量存在显著域际差异，表

明各地技术水平不均衡；政府对芯片技术创新的注意力存在差距，但其影响尚待验证；产业协同集聚指

数最大值为 3.443，最小值为 2.052，域际差距较小，这可能是由于生产性服务业的快速发展造成的。 
 
Table 2. Descriptive statistics 
表 2. 描述性统计 

变量名称 N 平均值 标准差 最小值 最大值 

Chip 155 11,272.77 24,669.457 1 154,936 

Govat 155 3.41 2.628 1 10 

Hhi 155 2.720 0.386 2.052 3.443 

Market 155 8.484 2.158 1.126 12.864 

Findev 155 0.00170 0.000043 0.000958 0.00294 

Ecodev 155 33,824.73 27,561.69 1548.4 129,513.6 

Gtech 155 0.191 0.122 0.023 0.685 

Psize 155 4543.002 3004.625 354 12,684 

Hucap 155 17.088 20.415 0.157 97.249 

 
对主要变量进行相关性分析，结果如表 3 所示。芯片技术创新与政府注意力(β = 0.573)、产业协同集

聚(β = 0.455)及市场化水平(β = 0.504)均呈现显著的正相关(p < 0.05)，同时，产业协同集聚与政府注意力

也存在显著相关性(β = 0.638)，表明这些变量间可能具有线性关系，但具体影响机制仍需进一步检验。 
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Table 3. Correlation statistics 
表 3. 相关性统计 

 1 2 4 5 6 7 8 9 

Chip 1        

Govat 0.573** 1       

Hhi 0.455** 0.638**       

Market 0.504** 0.755** 1      

Findev 0.042 −0.057 −0.157 1     

Ecodev 0.805** 0.805 0.733** −0.307** 1    

Gtech 0.358** 0.725** 0.702** 0.210** 0.480** 1   

Psize 0.638** 0.809 0.565** −0.532** 0.860** 0.532 1  

Hucap 0.874** 0.570** 0.705** 0.081 0.950** 0.570** 0.720** 1 

注：***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%的水平显著。 

5.2. 多元回归分析 

5.2.1. 政府注意力对芯片技术创新的直接效应检验 
本文利用 stata 软件对变量进行省份、年份固定效应的多元回归分析，结果如表 4 所示。 

 
Table 4. Testing the direct effect of government attention on firm innovation performance 
表 4. 政府注意力对企业创新绩效的直接效应检验 

 
模型 1 模型 2 

Chip Chip 

Govat 0.0387 (1.42) 0.069** (2.03) 

Findev  −2.981 (−1.17) 

Ecodev  1.566 (1.64) 

Gtech  0.449 (0.17) 

Psize  −2.382 (−0.95) 

Hucap  −0.145 (0.641) 

Constant 8.809*** (38.59) 11.475** (0.68) 

N 155 155 

R2 0.688 0.692 

注：***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%水平显著，括号中数值为对应 t 统计量。 

 
模型 1 采用双固定效应(年份、省份)回归分析，未加控制变量时，政府注意力对芯片技术创新的促进

作用不显著；模型 2 加入金融发展水平等控制变量后，政府注意力对技术创新呈显著正向影响(p < 0.05)，
假设 H1 得到验证。 

5.2.2. 产业协同集聚的中介效应检验 
本文采用 Stata 进行双固定效应逐步回归分析产业协同集聚的中介效应，结果如表 5 所示。模型 1 显
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示政府注意力对芯片技术创新存在显著的正向影响，与表 4 模型 2 一致。模型 2 中政府注意力对产业协

同集聚的影响不显著(β = −0.007, p > 0.05)，假设 H2a 未得到验证，可能是因为芯片产业的全球化属性与

高技术门槛一定程度上削弱了地方政府规划对协同集聚的直接影响，此外，产业协同集聚的形成是一个

长期动态过程，可能显著滞后于政府注意力的释放。模型 3 在模型 1 基础上加入产业协同集聚，政府注

意力(β = 0.057)和产业协同集聚(β = 0.041)均显著正向影响芯片技术创新(p < 0.05)，假设 H2b 得到验证。 
 
Table 5. Testing the mediation effect of industrial co-agglomeration 
表 5. 产业协同集聚的中介效应检验 

 
模型 1 模型 2 模型 3 

Chip Hhi Chip 

Govat 0.069** (2.03) −0.007 (−0.56) 0.057** (2.01) 

Hhi   0.041** (0.17) 

Findev −2.981 (−1.17) 0.365*** (3.66) −0.283 (1.05) 

Ecodev 1.566 (1.64) 0.537 (1.43) 1.587 (1.64) 

Gtech 0.449 (0.17) −0.633 (−0.62) 0.423 (0.16) 

Psize −2.382 (−0.95) 2.262 (2.29) −2.289 (−0.89) 

Hucap −0.145 (0.641) 0.0733 (0.60) −0.142 (−0.46) 

Constant 11.475** (0.68) −20.860** (−0.56) 10.622 (0.60) 

N 155 155 155 

R2 0.692 0.953 0.986 

注：***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%水平显著，括号中数值为对应 t 统计量。 

 
通过上述分析发现模型 2 中政府注意力的系数不显著，为了确定产业协同集聚的中介效应是否存在，

进一步利用 Bootstrap 法进行验证。结果显示，间接效应的置信区间为[0.0200941, 0.193716] (p = 0.000)，
区间中不包含 0 且显著，表示产业协同集聚的中介效应存在；直接效应区间为[0.0216942, 0.1382694] (p = 
0.007)，区间中不包含 0 且显著，说明产业协同集聚在政府注意力对芯片技术创新的影响中起部分中介作

用。本文的假设 H2 得到验证。 

5.2.3. 市场化水平的调节效应检验 
为检验市场化水平的调节效应，本文构建了政府注意力与市场化水平的交互项，分别对芯片技术创

新和产业协同集聚进行回归分析，结果如表 6 所示。 
 
Table 6. Testing moderation effects 
表 6. 调节效应检验 

 
模型 

Chip 

Govat 0.011** (0.12) 

Market 0.273** (3.54) 

InterGM 0.058*** (0.92) 
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续表 

Findev 0.142 (0.52) 

Ecodev 2.266** (2.44) 

Gtech 0.455 (0.18) 

Psize −4.069 (−1.63) 

Hucap −0.137 (−0.46) 

Constant 18.803 (1.12) 

N 155 

R2 0.917 

注：***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%水平显著，括号中数值为对应 t 统计量。 

 
模型检验市场化水平的调节效应，市场化水平具有显著正向调节作用(交互项 β = 0.058, p < 0.01)，假

设 H3 得到验证。 

5.3. 稳健性检验 

为检验研究结果的稳定性，本文参考柯迪等(2023) [9]的研究，以发明专利与实用新型专利申请量对

数替代芯片创新的数量，采用双固定效应回归进行稳健性检验。结果如表 7 所示，政府注意力的直接影

响、产业协同集聚的中介效应以及市场化水平调节效应均显著存在。 
 
Table 7. Robustness checks 
表 7. 稳健性检验 

 
模型 1 模型 2 模型 3 模型 4 模型 5 

Chip Hhi Chip Hhi Chip 

Govat 0.067*** 
(1.03) 

0.019** 
(0.36) 

0.059** 
(2.69) 

0.016** 
(1.73) 

0.083** 
(4.32) 

Hhi   0.064*** 
(0.95)   

Market     0.673** 
(5.92) 

InterGM     0.034*** 
(1.05) 

Constant −11.203 
(−4.71) 

−20.041*** 
(−4.71) 

24.803** 
(3.12) 

−10.874*** 
(−5.01) 

20.175 
(8.04) 

N 155 155 155 155 155 

R2 0.673 0.530 0.892 0.909 0.931 

注：***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%水平显著，括号中数值为对应 t 统计量。 

5.4. 结果讨论 

本文基于注意力理论和知识溢出效应，利用 2018~2022 年省级数据实证检验了政府注意力对芯片技

术创新的影响机制，研究结论如下：1) 政府注意力对芯片技术创新有着显著的促进作用，即假设 H1 得

到验证，这表明政府可以通过提高对芯片领域创新的关注度进而推进芯片技术创新的产生。2) 政府注意
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力对芯片技术创新的积极影响在市场化水平高的地区会进一步增强，即假设 H3 得到验证。3) 政府注意

力可以通过促进产业协同集聚来推进芯片技术创新，即假设 H2 得到验证。 

6. 结论与启示 

6.1. 研究结论 

由于芯片创新具有复杂、高风险、长周期和高投入特点，易受干扰导致市场失灵，本文基于注意力

理论，利用 2018~2022 年省级面板数据，探讨政府注意力对芯片技术创新的影响机制，主要结论如下：

1) 政府注意力对芯片技术创新有显著的促进作用。以《政府工作报告》为切入点，发现政府注意力的提

升不仅能够促进资源向半导体产业流入，而且具有监督政策执行的作用、弥补市场失灵的作用，可以通

过优化资源配置等方式促进芯片技术创新水平的提升。2) 产业协同集聚承担中介效应。政府注意力除了

对芯片技术创新产生直接的显著影响，还可以通过影响产业协同集聚间接对其产生影响。产业协同集聚

凭借知识溢出效应，实现资源互补与协同创新；政府注意力借助信号效应和园区规划促进产业间的协同

集聚，最终提升芯片技术创新水平。3) 市场化水平具正向调节作用。市场化水平可调节政府注意力对芯

片技术创新的影响。在市场失灵时，政府干预能够有效弥补失灵造成的资源错配，但过度干预易引发寻

租与创新惰性，而高市场化水平能够通过促进集聚创新要素减轻政府资源配置压力，缓解政府过度干预

的弊端，增强政府注意力对创新的正向影响。 

6.2. 管理启示 

基于上述分析，要实现芯片技术创新需要以提升政府注意力和建设有效市场环境为两大着力点。具

体建议如下： 
首先，以市场为导向进行芯片技术创新。政府需放权激活要素市场与金融资本，以规模化需求激发

创新主体活力。此外，政府应采取灵活适度的干预策略，按技术成熟度分层施策。在创新孵化期，设立

国家级芯片风险投资基金定向投资 EDA、半导体材料等基础领域，同步简化设计类企业高新技术认定流

程；在技术攻关期，对承担光刻机等设备研发的企业实施首台套保险补偿(覆盖设备价值 80%)与 200%研

发费用加计扣除；在产业化阶段，通过新基建项目强制采购 30%国产芯片，并给予每芯片最高 50 万元的

应用适配补贴。以市场为导向强调政府作用的灵活运用，实现市场规律与政府辅助功能的动态平衡，既

避免过度干预的负面影响，又确保在关键节点提供有效支撑。 
其次，重视政府注意力的隐性引导作用。政府注意力应该精准聚焦芯片产业链已验证的薄弱环节实

施攻坚，具体包括设计环节的 7 纳米以下 EDA 工具自主化与高端 IP 核缺失问题、制造环节的极紫外

(EUV)光刻系统国产化与高纯度光刻胶等材料瓶颈、封测环节的 Chiplet 异构集成技术短板。可以通过动

态发布《芯片产业关键短板技术清单》等相关政策内容，优先支持已通过实验室验证但受制于工程化能

力的项目，避免资源分散于技术成熟度不足的领域。 
最后，政府–市场配合助力芯片技术创新。为实现芯片技术自主创新与产业升级，关键在于构建政

府与市场的动态协同机制，政府发挥战略引领作用，市场应主导资源配置。鼓励龙头企业组建产业联盟

完善产业链，提升整体竞争力。政府可以通过风投、融资担保等方式适度支持中小企业发展，实现创新

资源整合与核心技术突破，推动芯片产业自主可控。 
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